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Abstract (en)
A formulation used in the fabrication of paper or cartons used in humid conditions comprises a clay (45 wt.%), a binder (45 wt.%) and a retention
agent (10 wt.%) all in powder form. An INDEPENDENT claim is included for a fabrication process for the paper/carton starting with recycled paper
fibres comprising: (i) formation of a thick cake from the fibres; (ii) refining the cake; (iii) formation of a diluted cake; (iv) mixing into the diluted cake
additives especially cured starch and a retention agent; (v) formation of a layer; and (vi) drying of the layer.

Abstract (fr)
L'invention concerne une formulation d'adjuvants pour un procédé de fabrication de papier ou de carton par voie humide. La formulation comprend
une argile, un liant et agent de rétention. L'invention est caractérisée par : une présentation sous forme de poudre ; et les proportions suivantes en
% en poids par rapport au poids de la formulation : argile : sensiblement 45 %, liant : sensiblement 45 %, agent de rétention : sensiblement 10 %.
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